
Sammenkoblingspakning for IP66, HPPG01

 

Denne sammenkoblingsplaten forsegler plassen mellom to
skap med IP66-klassifisering for å opprettholde IP 66.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For å oppnå IP66 | Type 4 (4X), 12, 13 forsegling i konfigurasjoner med MCS-HP/MCSS-HP, i kombinasjon med
CCI06 og CCM04.

Materiale: EPDM, tykkelse på 5 mm.

Pakning: 1 matte kompatibel med alle skapmål.

Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using
the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.

 
We connect and protect



SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer Høyde Bredde Dybde
Kapslingsmaterial
e

Produktserie Materiale

HPPG01
410mm 15mm 3mm

Lakkert stål,
Rustfritt stål

Frittstående Gummi

ADVARSEL
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,
skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
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